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Glas klare ARGUMENTE

A FLACHGLAS

SCHWEIZ

vetroSol 62/29 P

Mit dem neuen vetroSol 62/29 P setzen wir neue Massstiibe. Eine neu
entwickelte Dreifach-Silberschicht auf der zum Scheiben-Zwischenraum

orientierten Fliiche der Aussenscheibe erméglicht den Technologiesprung.
Lichtdurchléssigkeit von 62%, Gesamtenergiedurchlass von 29% und ein
Wirmedéimmwert von 1,0 W/m?K als 2-fach oder bis zu 0,4 W/m?K bei 3-fach
Isolierglas zeichnen vertroSol 62/29 P aus.

Nahere Informationen erhalten Sie bei den Flachglas Schweiz
Standorten in Wikon, Thun und Miinchenbuchsee, unter
www.flachglas.ch oder der E-Mail-Adresse info@flachglas.ch.
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